证券代码：688047                                 证券简称：龙芯中科

龙芯中科技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                 
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研          □分析师会议
□媒体采访              □业绩说明会
□新闻发布会            □路演活动
√现场参观	□其他                

	参与单位名称
	ABRDN PLC、BROAD PEAK INV ADV PTE LTD、DODGE & COX、FIDELITY INTERNATIONAL、GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT、INVESCO GLOBAL、LAZARD ASSET MANAGEMENT、MARSHALL WACE ASSET MANAGEMENT、
STONEYLAKE ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED、JPMORGAN ASSET MANAGEMENT、JPMORGAN SECURITIES

	时间
	2025年11月13日

	地点
	北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼

	上市公司接待人员
	证券事务代表-李琳

	投资者关系活动主要内容介绍
	[bookmark: _Hlk181976836]1、公司GPU的研发规划及目前进展情况？
龙芯GPU的发展，首先是要形成自我配套，这样系统性价比最高。然后再考虑增加更高性能的AI算力，走的是GPGPU的技术路线。就是我们现在9A系列芯片技术迭代的路径。最终还是要通过自我配套形成性价比优势来拓展市场。
9A1000是龙芯首款GPGPU芯片，融合了图形和AI的算力，可以用作AIPC。总体上，9A1000图形性能高于CPU中集成的集显性能，是入门级独显。争取开发9A1000的Windows驱动，也可以与Windows电脑配套。9A1000在9月底交付流片，仍需要一定时间。
2、公司在后续研发芯片采用先进制程工艺方面是如何考虑的？
Xnm先进工艺32核以上服务器芯片3D7000是龙芯2025-2027年重点研发的芯片，结合Xnm工艺进展情况也有可能先做1Xnm工艺16核服务器芯片3C6600。目前我们已经开展了X纳米先进工艺的IP设计工作，像锁相环、多端口寄存器堆、DDR5-PHY、PCIe5-PHY等都要开始研制，因为这些IP的自主研发，一般来说比我们真正开始研发这个芯片总得早一年半到两年。
[bookmark: _GoBack]3、工控领域的应用请再具体展开讲一讲。
工控领域其实也是有自主化要求的，大家可能更关注信息化领域对PC芯片的自主化要求，其实工控领域比如网安、能源、交通等领域也要自主化，具体的应用比如工业服务器、PLC、DCS、SCADA等在上述领域的应用，一方面对自主性有要求，另一方面我们新一代CPU跟恩智浦、Freescale比也有性价比优势了，一旦替代进去，就靠性价比推进了。另外，嵌入式应用的生态壁垒低，我们支持一些头部ODM企业研制基于龙芯新一代CPU的板卡产品，可以辐射开放市场和海外市场。还有像流量表、电机驱动等领域的专用MCU也是可以直接面向开放市场。工控还有一块是我们的传统优势安全应用领域，这块儿今年也在恢复。



 2 / 2

